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NEPCON-S1
自動化・生成AI・X線CTで描く
次世代エレクトロニクス製造の未来像

ヤマハ発動機（株） ロボティクス事業部 営業統括部 営業統括部長　有本 一郎
オムロン（株） 検査システム事業本部 AXI企画統括部 AXI PMG 部長　村上 清

10:30-11:40

NEPCON-K
先端パッケージが導く次世代半導体の革新

Rapidus（株） 専務執行役員 エンジニアリングセンター長 工学博士　折井 靖光
TSMCジャパン3DIC研究開発センター（株）

 プロセスインタラクション部門 テクニカルマネージャー　安原 隆太郎

12:30-13:40

NEPCON-S2
シリコン列島の波は全国各地に拡大しはじめた！

（株）産業タイムズ社 取締役会長／特別編集委員　泉谷 渉

15:00-16:10

FIW-S1
『開発エンジニアのコミュニケーションミスは
「図解」で防げる！』 
―オリンパスからエビテントへ、
顕微鏡開発における取り組み―

（株）Metagram 代表取締役　髙野 雄一
（株）エビデント 開発企画 ディレクター　北原 章広

10:30-11:40

FIW-S2
本当のDX文化をつくる組織と現場 
̶ 三菱電機とトヨタ自動車の実践に見る、
“広がるDX” のつくり方

三菱電機（株） デジタルイノベーション事業本部 DXイノベーションセンター
 戦略企画部 次長　浜田 理恵

三菱電機（株） デジタルイノベーション事業本部 DXイノベーションセンター
 戦略企画部 主任　木村 友祐

トヨタ自動車（株） 田原工場エンジン・BEV製造部 技術員室 グループ長　吉田 保正

12:30-13:40

FIW-S7

TechShare（株） 代表取締役　重光 貴明

15:00-16:10

NEPCON-O1
高速高周波・放熱・高密度化に向けた
プリント配線板の技術開発動向

（株）メイコー 協調設計開発室 室長　戸田 光昭

10:30-11:35

NEPCON-O2
新型bZ4X（トヨタ）とHan L（BYD）に
搭載されたインバータ分解解析から読み解く
次世代電動車の電子部品・材料に対する
技術要求

名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授
　山本 真義

12:30-13:35

NEPCON-O3

DIC（株） ケミトロニクス事業本部 ケミトロニクスマーケティング部 部長　佐藤 泰

14:30-15:35
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10:30-11:15
PPWR規制とサーキュラーエコノミー：
欧州規制の影響による素材転換の新潮流

ヴェオリア・ジェネッツ（株） リサイクル事業本部 部長付　宮川 英樹

15:00-16:30
プラスチックのサーキュラーエコノミー

東京大学 特別教授　伊藤 耕三
（株）富山環境整備社長室 専任次長（イノベーション担当）　今井 麻美

石塚化学産業（株）
 代表取締役会長／Sustainable Plastics Initiative (SusPla) 理事長　石塚 勝一

三井化学（株） グリーンケミカル事業推進室 マテリアルリサイクルグループ
 グループリーダー　沼野 貢治

豊田合成（株） 第2材料技術部 主担当員　内田 均
トヨタ自動車（株） 先進技術開発カンパニー ＣＥ推進室 担当部長　石田 栄治

12:15-13:45
MOFの社会実装に向けて　
【パネルディスカッション】

（株）たすきづな 代表取締役／元富士フイルム（株）常務　柳原 直人
京都大学 高等研究院 物質ー細胞統合システム拠点 特定拠点准教授／

（株）Atomis 創業者　樋口 雅一
住友化学（株） エッセンシャル＆グリーンマテリアルズ研究所 理事, 研究所長　森冨 悟

大阪ガス（株）
 先端技術研究所 エネルギー合成・利用技術チーム マネジャー　田中 琢実

RTJ-１

RTJ-S

MW-S1

10:30-11:15
次世代高速通信向け材料の研究開発支援と
研究紹介

（地独）大阪産業技術研究所 電子材料研究部 主任研究員　池田 慎吾

次世代高速通信向け基板材料開発について
ダイキンファインテック（株） 機能樹脂事業部　塚本 忠和

15:45-16:30
成長戦略＜マテリアル分野＞における
検討状況について

経済産業省 製造産業局素材産業課 課長補佐　池田 秀俊

12:15-13:00
今すぐできる！マスバランスで始める
バイオマスをはじめとした
カーボンニュートラルな製品展開

三井化学（株）
 グリーンケミカル事業推進室 バイオ・ケミカルリサイクルG 主席部員　河鍋 大地

PLA-1

MW-K

SUSMA-1

14:00-14:45
AI半導体向け大型パッケージ基板用材料、
先端パネルレベル有機インターポーザー用
材料の最新動向

（株）レゾナック
エレクトロニクス事業本部開発センター センター長　池内 孝敏

PLA-2

10:30-11:15
EMC対策と磁気ノイズ抑制シートの有効性

マクセル（株） 新事業統括本部 設計部長　渡辺 利幸

15:45-16:30
モビリティの安心・安全に貢献する
帝人の複合材料量産技術

帝人（株） 
複合成形材料事業本部 複合材料技術開発センター センター長　小永井 祐平

12:15-13:00
プラスチックゴミゼロへの挑戦

グンゼ（株）
 プラスチックカンパニー グローバル営業部 営業企画課 課長　前原 志保

FILM-1

PLA-3

FILM-2

14:00-14:45
研究データの統合と活用が企業競争力を決める

アルバート・インベント・ジャパン（株）
トランスフォーメーション ダイレクター　関 基弘

MW-1

10:30-11:15
負熱膨張材料BNFO　
～温めると縮むフィラー材料～

日本材料技研（株） 機能材料事業部 プロダクトマネージャー　大竹 滉平

データと知見が導くセラミックスの革新：
MI活用の最前線

次世代ジルコニアセラミックスの研究開発

MI-6（株） フィールドセールス ソリューションコンサルタント　上林 幸平

15:45-16:30

環境対策課 地域適応推進専門官　米田 幸生

12:15-13:00
ラベル台紙の水平リサイクル事業
「資源循環プロジェクト」

日榮新化（株）
 准執行役員 資源循環事業部長／資源循環プロジェクト 代表　本池 高大

CERA-1

EHC-K3

SUSMA-11

14:00-14:45
リマニュファクチャリングに利用可能な
易解体性材料の開発

（地独）大阪産業技術研究所
和泉センター高分子機能材料研究部 研究室長（主幹研究員）　舘 秀樹

RTJ-7

10:30-11:15

パナソニック プロダクションエンジニアリング（株） 
生産設備事業センター レーザ技術部 レーザ技術課 課長　小林 勇治

15:45-16:30

レーザーライン（株） 代表取締役社長　武田 晋

12:15-13:00
職場における熱中症防止対策について

厚生労働省 労働基準局安全衛生部労働衛生課 中央労働衛生専門官　高松 達朗

PHOTO-1

PHOTO-5

EHC-K１

14:00-14:45
資源循環を巡る国内外の規制動向と
サステナブルなパッケージの方向性

大日本印刷（株） Lifeデザイン事業部 
第３ビジネスユニット 開発本部 サステナビリティ推進部　岩渕 美香

SUSMA-2

セミナー会場E セミナー会場❶ セミナー会場❷ セミナー会場❸
4号館 HALL 4
出展社による 新技術紹介

Conference Schedule
セミナー会場一覧

AI融合社会を支える見えない主役 
― DIC先端材料の挑戦

10:30-11:15

レーザー溶接欠陥検出：
全工程オンラインモニタリングと AI の融合

15:00-15:45
深層強化学習と模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発の最前線

マテリアライズジャパン（株） ソフトウェア事業部/Sales Director　【出展者】小林 毅
（一社） 日本溶接協会 AM部会/副部会長　【出展者】石出 孝

ニデックマシンツール（株） マシニングセンタ事業部 営業第2部 第2グループ
　【出展者】江川 優衣子

（独）ディリジン光学科技 LTD. 営業部シニアマネージャー　【出展者】張 文建

EX-4

EX-1
レーザ溶接モニタリングの新潮流 
― OCT溶接深さ検査の最新動向

日本溶接協会ＡＭ部会員の取組む
金属３Ｄプリント実用例

熱中症対策に係る環境省の取組 高輝度ブルーレーザ及び
高出力半導体レーザ加工の最新動向

第一稀元素化学工業（株） 技術本部 技術部 主任研究員　田中 智史

Wed. May. 135月 13日[水]
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●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる
場合がございます。
●一部テキスト(講演資料)配付の無いセッションがございます。
●セミナーの録音、写真･動画撮影などは
一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
 　①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

 　②セミナー受講に必要な受講券※2

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。
　 来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、
　 当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）

ACCESS MY PAGE FROM HEREACCESS MY PAGE FROM HERE REGISTER NEW SESSION FROM HERE

マイページは
こちらから

新規申込は
こちらから

https://biz.q-pass.jp/f/12375/flmto_nepk_conference26/mypage/top
https://biz.q-pass.jp/f/12375/flmto_nepk_conference26
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セミナー会場A セミナー会場C セミナー会場Dセミナー会場B

FIW-S3
製造業だからこそ必要な生成AI活用 
～最新事例を学ぶ～

パナソニック コネクト（株） 執行役員 VP CIO 兼
 IT・デジタル推進本部マネージングダイレクター　河野 昭彦

（株）日立製作所 フェロー／（株）ハピネスプラネット 代表取締役CEO　矢野 和男

10:30-11:40

FIW-S4
労働力不足時代の現場革新 
ーヒト×ロボットが拓く次世代ものづくり

カワダロボティクス（株） 会長　川田 忠裕
アサヒビール（株） 生産技術センター 所長　山下 博司

12:30-13:40

FIW-S5
中小製造業のGXは"小さな改善"から始まる！
現場の工夫で利益を生むGX実践術

経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 カーボンニュートラル推進室
 室長　辻 敦士

サンエー電機（株） 武生工場 第二生産部 生産課 課長　重野 剛史

15:00-16:10

NEPCON-S3
ノイズ対策最前線 
-フロントローディング設計と
車載48V電源システムの実践知-

倉西技術士事務所 所長　倉西 英明
TDK（株） 電子部品ビジネスカンパニー 製品＆アプリケーションコラボレーション部

　齊藤 政太郎

10:30-11:40

NEPCON-S4
光電融合を実現する
キーテクノロジーの最新動向

京セラ（株） けいはんなリサーチセンター フォトニクス事業開発部
 光パッケージング開発課責任者　山本 崇

住友電気工業（株） 伝送デバイス研究所 シニアスペシャリスト／
技術研究組合光電子融合基盤技術研究所　八木 英樹

12:30-13:40

NEPCON-O5
第3版発行！IEC 61000-4-2

（株）ノイズ研究所 商品開発部 上席部長　石田 武志

13:00-13:30

NEPCON-S5

（株）ジャパンユニックス マーケティンググループ 執行役員 IPCユニット長
　河野 友作

（株）東海理化 調達企画部 主幹　鈴木 貴人
トヨタ自動車（株） デジタルソフト開発センター 電子性能開発部 グループ長

　西森 久雄

15:00-16:20

NEPCON-O4
AIサーバーの高速化の動向と必要とされる材料　
448Gbitに対応するには？

OKIサーキットテクノロジー（株） マーケティング部 部長　飯長 裕

10:30-11:35

NEPCON-O6

味の素（株） バイオ・ファイン研究所 主席研究員　唐川 成弘

14:30-15:35
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4号館 HALL 4
出展社による 新技術紹介

光電融合を見据えた
次世代半導体パッケージ向け樹脂材料の開発

はんだ最前線！
国際標準を活用した品質確保

10:30-11:15
プラスチックのケミカルリサイクル
最新技術動向

住友化学（株） 炭素資源循環事業化推進室 部長　野末 佳伸

14:45-16:15
材料系企業が仕掛けるイノベーション　
【パネルディスカッション】

（株）たすきづな 代表取締役／元富士フイルム（株）常務　柳原 直人
東洋紡（株） 執行役員 CTO 研究・事業開発部門統括　大谷 寿幸

住友ベークライト（株） 執行役員 研究開発本部長 兼 同部 R&D企画推進部長　大西 治
（株）UACJ マーケティング・技術本部

 モビリティテクノロジーセンター ビジネス開発企画部 部長　二宮 淳司

12:15-13:45
自動車用革新素材の最前線 
～脱炭素と欧州環境規制～
【パネルディスカッション】

ナノセルロースジャパン CNF塾長　渡邉 政嘉
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 資源循環制度推進室 室長　河田 陽平

トヨタ紡織（株） 材料技術開発部 プリンシパルエキスパート　鬼頭 雅征
京都大学 生存圏研究所 特任教授　矢野 浩之

国立大学法人 静岡大学
 農学部 特任教授／トヨタ車体（株）材料技術部 主査　西村 拓也

RTJ-３

MW-S2

SUSMA-5

10:30-11:15
【NGKの事例に学ぶ】
サステナ技術や施策がもたらす価値の
ESG定量評価

（株）aiESG 取締役 チーフリサーチャー／
九州大学 准教授　キーリー アレクサンダー 竜太

NGK（株） NV推進本部 エネルギーソリューション セールスG 主任　坂東 克起

15:45-16:30
リソースサーキュレーションが支える
持続可能なモビリティ

（株）本田技術研究所
 統合研究センター モビリティ材料研究開発室 室長　髙田 健太郎

12:15-13:00
車載電子部品と材料設計の変革

（株）デンソー 材料技術部 電子材料課長（博士）　荒尾 修

SUSMA-4

SUSMA-7

PLA-5

14:00-14:30
作業エリアのみを冷やすエアカーテンを利用した
「ゾーン空調システム」技術

中部電力（株） 技術開発本部 先端技術応用研究所
 先端技術ソリューショングループ 研究主査／名古屋大学 客員教授　中山 浩

EHC-3

10:30-11:15
多くの製品をサポートする粘着技術

リンテック（株） 研究所 イノベーション推進部 上席研究員　杉崎 俊夫

12:15-13:00
バイタル分析×AIによる熱中症対策を含む
次世代の働く環境創造への挑戦

NTTPCコミュニケーションズ（株）
 AIソリューション事業部 ソリューションデザイン部 担当部長　古田 健

FILM-3

EHC-K2

14:00-15:30
再生プラスチック本格活用前夜の大放談会 
～日本発第三者認証規格SPC認証プログラムの
ウラ話～

（一社）サステナブル経営推進機構 代表理事／専務理事　壁谷 武久
（株）デンソー 室長　髙平 幹樹

（株）タイボー 代表取締役 社長　平野 二十四

SUSMA-6

10:30-11:00

15:45-16:30

JSR（株）
 電子材料事業部 精密電子開発センター リソグラフィー材料開発室 室長　大塚 昇

12:15-13:00
動静脈連携による「XtoCAR」
プラスチックリサイクルへの挑戦

大栄環境（株） 担当次長　瀧屋 直樹

CERA-2

PLA-6

RTJ-２

14:00-14:45
強靭性と分解性を両立する
ポリエステル材料設計

EUV時代を加速する先端レジスト材料の進化　
‒JSRの材料革新と将来展望‒

大阪大学 教授　髙島 義徳

SUSTECH-1

10:30-11:15

立命館大学 理工学部 電気電子工学科 教授　渡邉 歴

12:15-13:00

ガラスのレーザ加工の基礎と最新動向

広島大学 
高出力半導体レーザとホットワイヤを用いた溶接・接合技術開発　山本 元道

PHOTO-3

PHOTO-2

14:00-14:45
東レの高機能フィルム製品及び
研究開発への取り組み

東レ（株） フィルム研究所 所長　荒井 崇

FILM-K

10:30-11:15

（一社）日本溶接協会 AM部会/副部会長　【出展者】石出 孝
ニデックマシンツール（株）

 マシニングセンタ事業部 営業第2部 第2グループ/部長代理　【出展者】成瀬 貴規

EX-5

12:00-12:45

（株）MiRESSO CEO　【出展社】中道 勝

EX-6
レアメタルの安定確保を目指して

13:30-14:15

（株）LCAエキスパートセンター マーケティング室　【出展社】山田 雅人

EX-7
“サステナブル”価値を支えるLCA　 
― 素材企業における環境情報の役割 ―

15:00-15:45

日本医科大学 武蔵小杉病院 集中治療科 部長　【出展社】神田 潤

EX-8
救急医が語る、医療最前線から見る
夏の熱中症対策と新アイテムの可能性

日本溶接協会ＡＭ部会員の取組む
金属３Ｄプリント実用例

高出力半導体レーザとホットワイヤを用いた
溶接・接合技術開発

セミナー会場は
複数ございます。
必ずご確認ください。
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●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる
場合がございます。
●一部テキスト(講演資料)配付の無いセッションがございます。
●セミナーの録音、写真･動画撮影などは
一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
 　①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

 　②セミナー受講に必要な受講券※2

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。
　 来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、
　 当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）
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3/3 ※敬称略。セミナー会場、プログラムは予告なく変更になる場合がございます。

START

10:30

10:00

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

17:00

16:30

セミナー会場A セミナー会場C セミナー会場Dセミナー会場B

NEPCON-S6
フィジカルAIが切り拓くヒューマノイドの未来 
～ロボット研究と電子デバイス技術の最前線～

早稲田大学 理工学術院 教授　高西 淳夫
（株）村田製作所 技術・事業開発本部 技術企画・新規事業推進統括部

 新規事業推進2部 部長 兼 技術・事業開発本部 マテリアル技術センター
 環境技術開発部 部長　山川 直子

10:30-11:40

FIW-K
フィジカルAIが製造を再定義する！
実装への道筋とは？

（株）Preferred Networks 共同創業者 代表取締役会長　西川 徹
エヌビディア（同） ロボティクス事業部 事業部長　平野 一将

Brain Edge（株） 代表取締役社長　稲葉 清典

12:30-14:00

NEPCON-S8
NHK魔改造の夜×ネプコン コラボセミナー

（株）IHI 技術開発本部 技術企画部 主幹　佐藤 彰洋
（株）IHI 技術開発本部 統合開発部 主査　崎坂 亮太

（株）IHI回転機械エンジニアリング 生産センター 横浜工場 品質管理グループ 主査
　新居 達也

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント ハードウェア設計部門 VP　鳳 康宏
（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント ハードウェア設計部門 メカ設計部

 メカニカルエンジニア　坂根 領斗
ソニー（株） 技術開発研究所 インタラクション技術研究開発部門

 ハプティクスリサーチャー　岩船 美友
東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻 教授　長藤 圭介
魔改造の夜 実況 フリーアナウンサー（ボイスオン）　矢野 武

15:00-16:25

FIW-S6
コストではなく利益を生むGX：
トップ企業の事例紹介

パナソニック エレクトリックワークス（株） ソリューションエンジニアリング本部
 水素戦略担当 総括　相場 誠弥

サントリーホールディングス（株） サステナビリティ経営推進本部
 副本部長 [環境課題統括]　加堂 立樹

10:30-11:40

NEPCON-S7
AIデータセンターの未来を支える
ハードウェア＆パワーデバイス技術

（株）NTTファシリティーズ データセンターエンジニアリング事業本部エネルギー部門
 担当部長　西田 龍一

ローム（株） マーケティング本部 AIサーバー市場担当 部長　山口 雄平

12:30-13:40

FIW-S8

青山学院大学 名誉教授　山本 寛
（株）デンソー 人事企画部 担当係長　杉浦 秋彦

15:00-16:10

NEPCON-O7
次世代の半導体に貢献する
樹脂ベースハイブリッド接合技術、
ビア埋め込み技術

東レ（株） シニアフェロー　富川 真佐夫

10:30-11:35

NEPCON-O8
6G市場・標準化動向から見る電子部品・
材料への影響と方向性

（株）村田製作所 技術・事業開発本部 技術企画・新規事業推進統括部
 ネットワーク技術開発部 事業開発課 シニアプロフェッショナル　有海 仁章

12:30-13:35

NEPCON-O9

筑波大学 数理物質系 教授　岩室 憲幸

14:30-15:35

3 号館 Hall 3 4 号館 Hall 41 号館 Hall 1 START

10:30

10:00

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

17:00

16:30

6号館B HALL6 ZONEB
セミナー会場E セミナー会場❶ セミナー会場❷ セミナー会場❸

4号館 HALL 4
出展社による 新技術紹介

SiCパワー半導体デバイス最新技術動向

人を活かし、定着させる組織改革！
製造業の人事のあり方とは

10:30-11:30
成長戦略としての資源循環経済の確立に向けた
取組について

経済産業省 GXグループ 資源循環経済課長　三牧 純一郎

循環経済に向けた環境政策の最前線
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 課長　相澤 寛史

12:30-14:00
連携で創る日本型サーキュラーエコノミー

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス 事務局長　柳田 康一
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス事務局 技術統括　南部 博美

川崎市 臨海部国際戦略本部成長戦略推進部 担当課長　江﨑 哲弘
三菱ケミカル（株） ベーシックマテリアルズビジネスグループ

 事業企画本部 CN・CE企画部長　西原 涼平
（株）セブン＆アイ・ホールディングス

 サステナビリティ推進室 業務推進役　尾崎 一夫

RTJ-K

RTJ-6

10:30-11:00

（国研）産業技術総合研究所　土屋 哲男

CERA-3

14:00-14:45
次代を創る新奇製品開発　
～三井化学の技術発信～

三井化学ICTマテリア（株） 代表取締役社長執行役員　才本 芳久

FILM-7

10:30-11:15

12:15-13:00
カーボンニュートラルに向けた
セラミックス製品開発～DAC用・分離膜～

NGK（株） 研究開発本部 理事 本部長補佐 (材料戦略担当)　森本 健司

PLA-7

SUSMA-8

14:00-14:45
二酸化炭素を原料とした
生分解性バイオポリマーの生産

（株）カネカ CO2 Innovation Laboratory 所長　佐藤 俊輔

SUSMA-9

10:30-11:15

（株）ブリヂストン CIO（Chief Innovation Officer）付 フェロー　会田 昭二郎
（株）ユシロ

 イノベーション推進部 研究開発セクション グループマネージャー　高橋 宏明

12:15-13:00

異種素材をつなぐ高機能ソフトマテリアル実装環境で活きる自己修復材料の詳細と
応用展望

国立大学法人広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授　岡本 康寬

FILM-4

PHOTO-4

14:00-14:45
AI半導体の進化を加速する
富士フイルムの材料イノベーション

レーザ微細加工の基礎と進む応用

富士フイルム（株） エレクトロニクスマテリアルズ事業部 シニアフェロー　野口 仁

PLA-8

10:30-11:15

（株）クリモト 営業部 チームリーダー　【出展者】服部 拓磨
ニデックマシンツール（株）

マシニングセンタ事業部 営業第2部 第2グループ/部長代理　【出展者】成瀬 貴規

EX-9

13:30-14:15

武蔵エンジニアリング（株） マーケティング戦略部 係長　【出展社】新井 武

EX-11
多様化する液体材料がもたらす、
ディスペンス（塗布）技術の変化

日本溶接協会ＡＭ部会員の取組む
金属３Ｄプリント実用例

セミナー会場は
複数ございます。
必ずご確認ください。

Conference Schedule
セミナー会場一覧

Fri. May. 155月 15日[金]
インテックス大阪 INTEX Osakaインテックス大阪 INTEX Osaka

3号館

4号館 6号館B5号館

中ふ頭駅中ふ頭駅
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HALL 6 ZONE B

HALL 3
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セミナー会場

A B C
セミナー会場

A B C

出展社による
新技術紹介
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セミナー
会場

E
セミナー
会場

E

セミナー
会場

D
セミナー
会場

D

セミナー
会場

❶
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❸

セミナー
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❶
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●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる
場合がございます。
●一部テキスト(講演資料)配付の無いセッションがございます。
●セミナーの録音、写真･動画撮影などは
一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
 　①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

 　②セミナー受講に必要な受講券※2

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。
　 来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、
　 当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）

ACCESS MY PAGE FROM HEREACCESS MY PAGE FROM HERE REGISTER NEW SESSION FROM HERE

マイページは
こちらから

新規申込は
こちらから

https://biz.q-pass.jp/f/12375/flmto_nepk_conference26/mypage/top
https://biz.q-pass.jp/f/12375/flmto_nepk_conference26

